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मॉनिटर िंग र सीव  के ड्राफ्ट क्यआू /टीडी (स्थि /मोबाइल/ मिैपकै सिंथक ण) 

 

एस/सिं. प ैामीट  ववशेष ववव ण प ीक्षण निरे्दश 

1. सामान्य 

एक। भनूमका थिैनिक/मोबाइल/ मिैपकै सिंथक ण. बीओओ शा ीर क औ  
व्यावहार क रूप से जािंच 

क ेगा। 
बी आवनृि सीमा 10 ककलोहर्टजज से 3.5 गीगाहर्टजज बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
सी मेमो ी चैिल की सिंख्या न्यिूिम 2000 मेमो ी चैिल बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
डी। मेमो ी बैंक 40 या अनिक बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
इ. बैंक खोजें 40 या अनिक बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
एफ। र्टयनूििंग च ण/आववृि 

सिंकल्प. 

न्यिूिम च ण आका  10 हर्टजज. बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
जी। प्राप्त मोड कडस्जटल औ  एिालॉग र्दोिों मोड को 

इिंट सेप्ट क ें:- 
a)कडस्जटल मोड-

DMR(4FSK),DPMR,NXDN,P25 
(APCO25),TETRA,D-
STAR,ALNICO EJ-
47U,YAESU, DIGITAL-CR 

आकर्द। 

बीओओ उपलब्ि  ेकडयो सेटों 
की व्यावहार क रूप से जािंच 

क ेगा औ  फमज ओईएम 

प्रमाणपत्र भी प्रथििु क ेगी। 

बी) एिालॉग मोड-एएम, यएूसबी, 
एलएसबी, सीडब्ल्य,ू एिएफएम 

आकर्द। 
एच। एिंटीिा प्रनिबािा 50 ओम फमज OEM प्रमाणपत्र प्रथििु 

क ेगी। 
मैं । चयिात्मकिा पणूज  ेंज के नलए 60 डीबी से बेहि  फमज OEM प्रमाणपत्र प्रथििु 

क ेगी। 
जे। सिंवेर्दिशीलिा 10 KHz-17.99999 मेगाहर्टजज: 

0.75μV(12dB SINAD), 

18 मेगाहर्टजज-3.5 गीगाहर्टजज: 0.35 

μV (12 डीबी नसिाड), 

पणूज  ेंज के नलए 10 dB S/N @3 

kHz बैंडववड्ि 

फमज OEM प्रमाणपत्र प्रथििु 

क ेगी। 

क. वीएफओ (पर विजिीय पणूज  ेंज के नलए न्यिूिम 3 सिंख्या फमज OEM प्रमाणपत्र प्रथििु 



आववृि ऑनसलेट ) क ेगी। 
एल आववृि स्थि िा <±2.5 पीपीएम फमज OEM प्रमाणपत्र प्रथििु 

क ेगी। 
एम। AF पाव  आउटपटु 1W (लगभग) फमज OEM प्रमाणपत्र प्रथििु 

क ेगी। 
एि। वजि एविं आयाम 2 ककग्रा से कम 

औ  आयाम 200 नममी(चौडाई)x 65 

नममी(ऊिं चाई)x250(गह ाई) ± 10% 

फमज OEM प्रमाणपत्र प्रथििु 

क ेगी। 

2.वबजली आपनूिज: एसी औ  डीसी वबजली आपनूिज के साि काम क िा चाकहए 

  

एक। एसी पाव  230 वी ± 10% बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। बी। एककर्दश िा ा वबजली 12वी डीसी±10% 

3.पयाजव णीय मापर्दिंड 
एक। पर चालि िापमाि -10° से +55°C फमज को ककसी स का ी लबै 

या एिएबीएल या 
आईएलएसी मान्यिा प्राप्त 

लबै का प्रमाण पत्र प्रथििु 

क िा होगा। 
  

4. सहायक उपक ण के साि एिंटीिा। अव ोिि के नलए उपयकु्त एिंटीिा प्रर्दाि क ें 
(आवश्यकिािसुा ) 
एक। मिैपकै भनूमका i ) वीएचएफ टेप एिंटीिा. 

ii) यएूचएफ टेप एिंटीिा. 
iii) लचीला स्व्हप वीएचएफ औ  
यएूचएफ एिंटीिा। 
iv) बटै ी क्षमिा -7Ah औ  12V 

v) डीसी केबल, कै ी बगै, बटै ी चाजज , 
हेड नगय  (एकल पक्ष)। 

बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 

बी। मोबाइल भनूमका i ) 0/3 डीबी वीएचएफ एिंटीिा 3 

मीट  के साि । केबल ब्रकेैट माउिं ट। 
मीट  केबल ब्रकेैट माउिंट के साि 0/3 

डीबी यएूचएफ एिंटीिा । 
iii) लचीला स्व्हप वीएचएफ औ  
यएूचएफ एिंट। 
(iv) डीसी पाव  केबल. 

बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 

सी। थिैनिक भनूमका i ) 0/3/6 डीबी वीएचएफ जीपी 
एिंटीिा. 

बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 



ii) 0/3/6 डीबी यएूचएफ जीपी 
एिंटीिा. 
iii) एचएफ ब्रॉड बैंड कडपोल एिंट. 30 

मीट  आ जी 213 केबल के साि। 
iv) कडथकोि वाइड बैंड एिंटीिा. 
v) एचएफ, वीएचएफ औ  यएूचएफ 

एिंटीिा। 
vi) 1/2 इिंच कम हानि आ एफ केबल 

30 मीट  (हानि-0.03dB/ मीट  ) 
(vii) डीसी केबल, वबजली आपनूिज 
इकाई। 

डी। 
 

र्द ूबीि मथिलू 

(उपयोगकिाज की 
आवश्यकिा के अिसुा  
वकैस्ल्पक) 

20 फीट र्द ूबीि मथिलू सहायक 

 थसी (3 खिंड), आिा  प्लटे, औ  
कफस्क्सिंग वपक्टेल के साि उपलब्ि 

होिा चाकहए। 

बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 

इ. बाह ी थपीक /हेडफोि के 

नलए किेक्ट  जकै 

उपलब्ि होिा चाकहए. बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
एफ। बाह ी थपीक  (उपयोगकिाज 

की आवश्यकिा के अिसुा  
वकैस्ल्पक) 

उपलब्ि होिा चाकहए. बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 

जी। िकिीकी/ सिंचालि मिैअुल फमज द्वा ा प्रर्दाि ककया जािा चाकहए। बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
5. र सीव  ववशेषिाएाँ. 
एक। प्रर्दशजि अल्फान्यमूेर क एलसीडी/एलईडी 

कडथप्ले उपलब्ि होिा चाकहए। 
बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
बी। प्रािनमकिा थकैनििंग उपलब्ि होिा चाकहए ( ककसी भी 

नसग्िल के अव ोिि के का ण 10 

सेकिं ड के नलए रुकें ) 

बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 

सी। प्राप्त नसग्िल की आववृि का 
थविः सिंग्रहण 

उपलब्ि होिा चाकहए बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
डी। एएफसी (थवचानलि आववृि 

नियिंत्रण) 

थपॉट ऑि र्टयनूििंग के नलए एएफसी 
फिं क्शि उपलब्ि होिा चाकहए। 

बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
इ. झिंखाड एिएसक्य,ू एलएसक्य ूउपलब्ि होिा 

चाकहए। 
बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
एफ। थक्वेल्च औ  वॉल्यमू 

नियिंत्रण घुिंडी 
उपलब्ि होिा चाकहए बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
जी। पास आववृि मोड उपलब्ि होिा चाकहए बीओओ व्यावहार क रूप से 



जााँच क ेगा। 
एच। एकानिक IF बैंडववड्ि 3/6/16/100/200 KHz उपलब्ि 

होिा चाकहए 

बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
मैं । ऑकडयो र कॉकडिंग 

(अिंिनिजकहि) 

    >200 घिंटे उपलब्ि होिा चाकहए बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
जे। अिंिनिजकहि प्लेबकै सवुविा उपलब्ि होिा चाकहए. बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
क. डेटा क्लोि लीड किं प्यटू  के 

साि इिंट फेस क िे के नलए. 

उपलब्ि होिा चाकहए बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
एल एसडी/एसडीएचसी काडज के 

माध्यम से डेटा बकैअप औ  
डेटा पिुथिाजपिा सवुविा। 
(मेमो ी चैिल/सचज 
बैंक/कॉस्न्फग ेशि) सवुविा 

उपलब्ि होिा चाकहए. बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 

एम। वाथिववक समय घडी उपलब्ि होिा चाकहए. बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
एि। ऑटो थलीप. अलामज, र कॉडज 

टाइम . 
उपलब्ि होिा चाकहए. बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
6.वकैस्ल्पक प्रणाली 
एक। िई जोडी गई सवुविाओिं के 

नलए आजीवि ऑिलाइि 

फमजवेय  अद्यिि समिजि। 

उपलब्ि होिा चाकहए. फमज OEM प्रमाणपत्र प्रथििु 

क ेगी। 

 र सीव  में वविंडो आिार ि 

पीसी द्वा ा सिंचालि की 
सवुविा होिी चाकहए। 

उपलब्ि होिा चाकहए. बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 

 ऑकडयो ववश्लेषक सॉफ्टवेय . उपलब्ि होिा चाकहए. बीओओ व्यावहार क रूप से 

जााँच क ेगा। 
 

 


